


JASA国際交流委員会 海外視察研修
＜ 参加申込書 ＞

「半導体とITをリードする台湾を再認識＆再検討」
～半導体製造でメインプレーヤーへ成長した台湾の企業、大学、人材のマインドを知る～

	
参加者氏名
	


	
ローマ字表記
（パスポート記載）
	


	
パスポートの有無
	□有　有効期間満了日（　　　　　　　　）
□無　申請予定日　　（　　　　　　　　）

	
会社名
	

	
所属部署
	


	
所在地
	〒


	
電話番号
	
　000-000-0000

	
Email
	
@

	
個人住所
	〒


	
個人電話番号
	
　000-0000-0000

	
出発地
	□羽田空港　□成田空港　□中部空港
□関西空港　□福岡空港　□その他（　　　　　）

	
旅費請求書宛名
	
□会社名　□個人名　□その他（　　　　　　　　）
※いずれかにチェック

	
資料・請求書送付先
	
□会社宛　□個人宛　□その他（　　　　　　　　）
※いずれかにチェック



申込締切　6月30日　手続きが遅れる等の際はお問い合わせください。
追って、詳細旅程決まり次第、旅行会社より関係資料及び旅費請求書をお送りします。

送付先　　一般社団法人組込みシステム技術協会 本部事務局 国際交流委員会担当宛
Email registration@jasa.or.jp　件名「海外視察研修参加申込」
TEL 03-6372-0211
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自動的に生成された説明]
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4  Japan Embedded Systems Technology Association




